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证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2026-006

江苏帝奥微电子股份有限公司

关于全资子公司向银行申请固定资产贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开

第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请固定

资产贷款的议案》，公司全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司（以下

简称“帝奥微（上海）”）拟以自有不动产作为抵押，向上海银行股份有限公

司闵行支行申请总额不超过人民币2亿元的贷款，实际贷款金额、贷款期限、贷

款利率等以公司与银行最终签署的贷款协议为准。

一、基本情况

为加快推进“上海研发检测中心”项目（包含“车规级芯片研发及产业化

项目”“上海研发检测中心建设项目”）中“车规级芯片研发及产业化项目”

的建设，提高公司融资的便利性，满足业务发展的实际需要，公司全资子公司

帝奥微（上海）拟以其自有不动产作为抵押与上海银行股份有限公司闵行支行

签订不超过人民币2亿元的固定资产贷款合同，最终贷款金额、贷款期限、贷款

利率等以银行审批为准。具体情况如下：

1、借款人：帝奥微（上海）电子科技有限公司

2、贷款人：上海银行股份有限公司闵行支行

3、贷款总金额：不超过2亿人民币

4、贷款期限：10年

5、贷款利率：具体以最终签署的贷款协议为准
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6、贷款抵押物：帝奥微（上海）名下坐落于浦东新区北蔡镇五星村90/15

丘的土地使用权和在建工程，以及项目建成后形成的具备抵押登记条件的房产。

不动产权证书编号：沪（2025）浦字不动产权第090067号

土地使用权面积：8535.17平方米

7、授权事宜：上述申请固定资产贷款事项授权公司管理层在上述贷款金额

及贷款期限内与相关银行签署抵押协议、贷款协议及其他相关文件（包括该等

文件的修正及补充）并办理相关手续，授权期限至前述事项办理完毕为止。

8、本次抵押贷款事项在董事会的审议范围及权限内，无需提交公司股东大

会审议。

二、对公司的影响

公司拟以不动产向上海银行股份有限公司闵行支行申请银行固定资产贷款，

是为了满足公司融资需求，根据上海银行股份有限公司闵行支行的要求进行。

该抵押资产事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公

司及股东，特别是中小股东的利益。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日
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